2020年十五届研电赛平头哥企业命题
一、企业介绍
平头哥半导体有限公司是阿里巴巴全资的半导体芯片业务主体，主要针对下一代云端一体芯片新型架构开发数据中心和嵌入式IoT芯片产品。平头哥从云和端两个方面进行软硬深度协同的技术创新，目标是让数据和计算更普惠，持续拓展数据技术的边界。
平头哥半导体为了支撑集成电路产业链上下游合作伙伴，面向IOT领域推出全栈技术平台Yun on Chip（简称YoC）。YoC以极简开发为理念，以CPU架构、芯片平台、操作系统、云服务和开发套件为基础，助力开发者从芯片到到云的全链路高效设计。同时，平头哥的芯片开放社区（Open Chip Community简称OCC），提供开发中心、创芯空间、技术部落等互动版块，汇聚物联网应用资源，降低IoT应用开发门槛、加速IoT产品落地。

赛题一：语音交互类智能硬件应用创新
1、描述及要求
(1) 比赛实现的方案需采用SC5654 YoC语音开发套件（芯片、开发板、软件SDK、阿里云语音引擎）；
(2) 自行设计离线或在线的智能语音交互类创新应用，如智能音箱、故事机、教育机器人、智能家居等方向，根据应用需求设计系统硬件、结构和软件应用。
2、输出要求
(1) 作品PPT（团队介绍、项目心得体会、项目研发情况、技术创新点）
(2) 详细设计文档 、硬件设计资料 、软件工程包     
(3) 视频：用视频方式描述方案的基本信息及实现的结果
3、评分规则
(1)功能完整性（30分）：提交方案系统设计合理，方案完整，实现基本语音交互功能；
(2)创新性（20分）：方案具备一定的创新性、应用性；
(3)文档及演示视频（30分）：PPT及方案设计文档思路清晰，可读性高；视频描述清楚、有趣、有情节、易传播。
(4)商业前景（10分）：功能完善，商业模式、市场策略思路清晰，应用前景广阔。
(5)技术分享（10分）：参赛队伍在OCC上发布语音技术或项目相关的2篇博文和1组问答即可获得6分，发布的2篇博文每篇点赞量超过20个，即可获得4分。

赛题二：基于U1 NB IoT芯片GPS及物联网运用开发板的物联网智能硬件应用创新
1、描述及要求
（1） 比赛实现的方案需采用平头哥提供U1 NB IoT芯片GPS及物联网运用开发板（芯片、开发板、软件SDK等相关资料）
（2） 自行设计物联网的创新应用，如智能节能减排、智慧停车、无线抄表、智慧路灯、智慧农业等方向，根据应用需求设计系统硬件、结构和软件应用；
2、输出要求
（1） 作品PPT（团队介绍、项目心得体会、项目研发情况、技术创新点）
（2） 详细设计文档 、硬件设计资料 、软件工程包     
（3） 视频：用视频方式描述方案的基本信息及实现的结果
3、评分规则
(1) 功能完整性（30分）：提交方案系统设计合理，方案完整，实现设备上云。
(2) 创新性（20分）：方案具备一定的创新性、应用性。
(3) 文档及演示视频（30分）：PPT及方案设计文档思路清晰，可读性高；视频描述清楚、有趣、有情节、易传播。
(4) 商业前景（10分）：功能完善，商业模式、市场策略思路清晰，应用前景广阔。
(5) 技术分享（10分）：参赛队伍在OCC上发布NB-IoT技术或项目相关的2篇博文和1组问答即可获得6分，发布的2篇博文每篇点赞量超过20个，即可获得4分。

2、 奖项设置
1、一等奖一名，每名3万元
2、二等奖两名，每名1万元
5、三等奖四名，每名2500元

3、 技术支持
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四、注意事项
1、参加平头哥企业命题的作品，出题企业有权在同等条件下优先购买参加本企业命题及单项奖获奖团队作品的知识产权。
2、大赛组委会对参赛作品的提交材料拥有使用权和展示权。
3、为了确保大赛的公平性，每支报名并参与平头哥企业命题的队伍如确有项目需求，可以向企业申请额外的同款平台或子板。
4、本次平头哥企业命题中所需的开发材料及相关费用由参赛队伍自行安排采购。
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